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2 B B ettt ettt ettt e et et e et e et ee et e et e et e e et ee e e e en e 3
2 TR ettt ettt ettt ettt 4
2 BT B oottt ettt ettt a e ee ettt eaeeeeeeeaee et eaeeeeeeeaeeeeeee et e eeeeeeeeeeeeeeee et et ee e e et eee et ee et e ee e ee ettt ettt ettt ettt ee e 6
B B R T B T oottt ettt e ettt e et ettt ettt et et et et e et et e ettt et n et ee e s 8
BT T B ettt ettt ettt et et e e ettt e et e e et et ee e r et e e et e et n e neeean 8
B2 EVM TR G oo e e e et e e ettt e e et ettt en ettt ettt ee ettt ee et ee e 9
A T B I TR ..ottt ettt et ettt ettt et et et et et et et et et et et et e e e et et ee et et e e e e e e en et eu e e ea et eeeneneeeeeeeteeeneneeeeeeeeeeeneeeennanes 10
A BAZEIETTL oo oottt ettt ettt ettt e a2 e oot ettt et et e et e et et e e et e et et et et eee e e et e e eneeeeeas 10
4.2 SGMIIELIIETT oo ettt ettt et ettt et ettt e et et e e 13
BB RGOMIL. oottt e et e e rneeeas 13
L DTSR TR TR TR 13
R NPT 13
4.8 TFIRIIE B T T ..ot e oottt et et e e e e et e e e e e et e e e —eee e —eeeeeeeeeeteerer—eeeaaeesae—eeaereeeareeeaaaeesaraaeaieeeaans 14
B B B ] et e ettt et et e e e et e e et e et e et et e et e e ee e e et et et et e et e e et e e e e e et e e et e e e e ee e 16
B BT T T BT T R ettt e e e et e e e e e et et e e et e e e e e e e e e e e e e e e et e e et e e e e e e e e et nnen s enen e n e e enenenennan 22
T EE R
21, DPB3BBIEVM = THTHI....ceeeeeeeeeeeeeeereseeeseeeesse s seeeteteteseees et et eteeeeee et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et eeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeaeeens 4
2-2. DP83BBIEVM = JE Tt eee ettt et ee et ee et e et e e et e e oo e e e et e et e e et e et e e et e e eeeee e e ee e e e e et e et e et e e ee e en e ee e en e 5
23 B T T2 ettt et et ettt ettt e e et e et et e e ee e ee et en e 6
2md B T R AT B ..ottt ettt ettt et ettt ettt 6
BT, DPB3BBIEVIM JTHE ... evseeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e eee e e e e e e e eee e e s e e eeeeeeeeeeeseseeeeeeeseeeeeeeeeeeeeseseseseeeseneseneneseneeeneneneeeeeneneeeneneneeenenene 8
4-1, EVM B E (SIAP) BEZR ..o oeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt n ettt et et et et st et et et et tetean st 10
B2 BBRIT ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 13
s {5 = L NSRRI 13
S 1 T TP 16
B2 B IEIZE 2 T ieeeeeeeeeeeeee et e e eeeeeeeseseeeseeeees e s et et eseeeseeeteeeseseeeeeeeeeeeeeeeeeeseet et eee et enereeeeee et e e e ettt en e e et eeenens 17
BB ST ERIZE B Tt e e e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e et e e e e e e n e s e e e rn e e e e en e ener e e eneneneean 18
54 JEFETEEE B TU.. oottt et ettt et ettt e e et ettt n e ee e 19
T R g 1 =R OSSR 20
BB LTI IR 6 TL.eiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e eeeeeseeeeeeeeeseseseseeesesee et eseseseseeeeeseseeeeeeeeeseeeeeeeeseet et eee et e ere e e e e et n e e et e enen e et et eeenens 21
FAGTE R
B 1m0 R ettt ettt e et ettt ettt e et e e e e e en e 3
B T =V I OO RRRU TR TR 9
B B T A (=] =1 o) IF OSSOSO 10
TG 82, 2 LT (SIAP).cvveeeeeeteteeee ettt ettt et ettt et e teteae et et et e s et et et et et e s et et et e et et e et et e s e ae s et et ea et et et et et et et et e s ee et s e st eteseae s enesees 10
F2 4-3. PHY TIREL (SErAP) 2R .e ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt e et et e s e sttt eseae et e s e b e as et et et e ae s et et ese s st seas et s s e s 11
B T e g W LT (<1 - 10 ) [ 11
B R A by N TR Al (] =1 o) <O 1
K 4-6. 1000BaSE-X FILE. (SIAP) Z...eveveieeriirieiitieiitei ettt ettt ettt s et e st et et e s e se b e se e b e seebess e s et ese b ese b ese st ese et ensebe s ese st esesbeneebensebenens 12
e 4-7. 100Base-X FILE (SIrAP) Z....voveuieeiiterieeeeee ettt ettt ettt e ettt e et et et et e s et e s et es et e s e s s et e s ese s et eseae et es et et e s et etete e eseseteann s 12
T G WO 1) o) IO 12
K 4-9. 100M A JFFEHARTC B (SErAD) 2. veee ittt ettt ettt ettt ettt e et e et et e et et e et ete et ese et e e ete e et et eteesete et essssesestessetessetenseteserens 12
2 4-10. 1000M A1 JFELE (SIAP) 2. vvveeeeeeeeeeeee e ee e e ettt e e ettt ettt tet et e et et eteteteteaetesetetesesesesesesesesesesesetetesesesesneneneas 12
ZE 411, 4 BII DIP J AR oottt ettt et et e e et e et ee e et et e e e e e et e et et e et et e e ee e e nen e e e 14
FbR
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1 EX
#11. RiE
B4R EX
PHY R R 5
MAC AR V5 1 4 2%
SMI RATE RO
MDIO FIHEE 1/0
MDC ORI B
Mil A ST
RMII TRTALHBE A S 2
RGMII I TIE Rt Pt S
sGMmIl B AT T A 7 3
VDDA HEADL P AZ L
VDDIO B IR
PD g
PU A
255

DP83869 & — K IRt e & MR IIAEM B Z WUk 88 |, 'EEER T WELN A (PMD) 1 )2 LA FF 10BASE-Te.
100BASE-TX F1 1000BASE-T LA M 4. DP83869 i& % ¥ 1000BASE-X 1 100BASE-FX Y4F#Hil.
DP83869 £ Akl #2 it ESD f#¥ , #id 1 8kV IEC 61000-4-2 brif ( ELfEdfh ) o L2 fHi@EL itk GMI |
(RGMII) 1 SGMII 5 MAC Z#Hi%E . RGMII L {45 i BHLTA B T B# K 245 BOM. DP83869EVM ¥4 &/
DP83869 [ &Mt . EVM 323 10BASE-Te. 100BASE-TX HI 1000BASE-T Z54d 45 LK M il . EVM & 3 #F
1000BASE-X 1 100BASE-FX Z&4F M. EVM EARI/E RGMII A1 SGMII #5%X T~ ff Hf DP83869 MAC #: [11]
¥R, EVM R4 4k |, T @7~ DP83869 #i - ftisik EMI. EMC 1 ESD M:#E.
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2.1 R
o ZFRh AR
- RSCEE  HIZE AL
- AR LSRR LT
- Wi - RGMII & SGMIL, SGMII & RGMII
+ RGMII 1 SGMII MAC #:M1
* 1000Base-X. 100Base-T. 100Base-TX. 10Base-Te
o B HEL MSP430 $24k USB-2-MDIO 24 |, Al kA 0] 25147 2%
o H#k LDO ok e e 1
* JJRA&LED
- BERE
- W
- HJR
o WEFEAE
& 2-1. DP83869EVM - TR
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2.2 (RERE
2.2.1 IRBHIFEIT

EVM Al 2 Fhoy st e . B s AT IR LDO AE g 17 EVM &#7r ( PHY. MSP430. FO ik 2345 )
FT i L

5y-sa
| m -

w 7 EHHERRRRRRRTINIGGEE B9

SUPBLY =7 ["CE' { | =t
GROUND — "

Py

=

SU-LDO =1
: =

=~
e 0
T OFF Us ON

5U MIN

&l 2-3. BB HEER

EVM W] H J25 G fLIE R RS . FRIRFEIE B USB fit i
o PTG FLANELEE | KA T ON £ B BkZkiERES] J22 , % 5V LDO LBk EER: 3] J34.
o X}F USB HJE |, i#44 5V USB 17 B KBk £RIES] J34. AR J22,

2.2.2 SMERERIRIEAT

Kl 2-4. 1REBIRAIBRL AL E

K 2-4 R BoR AL AT T B E AR LDO e B RSBt L, IS AN YR A . A SR R
AMERELIE | 3B S B AL B 1-2 (LDO) XN 2-3 (AN ) - ARJG , B R 5L A 2 e R R R P
R, filtn , Wi VDDA2P5 HAMEREIE AL | M U35 Bk BN 1-2 BN 2-3. RIS 7E P1 IS5
9-10 iRz 2.5V AN IR, 1EVFER , I 9 NEIRE | 51 10 A .

2.2.3

B MSP430 £ad e gmts , WISEEMEH . B KAE Windows 7 ( B{H i fias ) PC _EAEFH L EVM I | 2450225
MSP430 3z 25 1 USB2MDIO #f4s2 HFEF . USB2MDIO 44 RT FH 117 In] Z5 4725

2.2.3.1 MSP430 Z517/%

3 5 O X 3t 22 258 B Bk MSP430 BRENFE : http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/
MSP430_FET_Drivers/latest/index FDS.html.
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2.2.3.2 USB-2-MDIO # 1%
M http://lwww.ti.com.cn/tool/usb-2-mdio T HZHK . BL TR LS A IS LB A AR P e

H1 T MSP430 /& EVM a1 , LA JE T 53475 MSP430 LaunchPad BAF , o fif ] FL 44k 51
PHY. wJLLidd USB Efasxi B4~ EVM AT sl BIERIE USB ik , Al LA MSP430 A1
USB2MDIO s: 27 .

0 5 AT 3R R R A AR 2 MSP430 |, J15 #%E4E2s E 4T MDIO #1 MDC 51, %) AT BALE J15 Fi%ds
MSP430 LaunchPad &3 [ 4 ) MDIO-MDC 52 FH A2 LLiT i) PHY Zi775%.
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3 BRI E S
3.1 FHEE
Turrets
UsB Barrel Jack
Po'Iwer
1x3
Header
5V
LDO
DATA
3.3V | |8.3VIOf | 2.5V 1.0V External Supply| | RGMII Header
LDO LDO LDO LDO Header & Samtec
Jumper
(LDO vs External)
'
coael Lo 25MHz Clock in 3.3V from
MSP-430 1/0 2.5v 1.0v 1.8V MSP430 LDO
EVM BLOCK
MDC DP83869 ‘JLUF%E:
SMI — DUT
Connector
MDIO ) Fiberio |  FO
1 Transceiver
O LEDACT 4 i
& O LED SPEED
HO LED LINK ESD SGM“ SMA
Resistors
Magnetics/
Capacitive JTAG
Coupling
RJ-45
& 3-1. DP83869EVM J51E &
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MR E T

3.2EVM fHERES

DP83869EVM ji# it J15 S SMI, Hd 5| 26 FI T MDIO |, 5| 28 T MDC. ix&&5| BIm %45 MSP430
LaunchPad , T USB-2-MDIO 5.

% 3-1. EVM R

He DP83869 3\ BLH A 2
1 RGMII Z 445 £ RGMI AIHRSE 2 1) A& 47 B {8 FH #2351 Il/Samtech %4 4% %% 5 DP83867
RGMII EVM B MAC £%;.
AT IEEE FI UNH &0 {8 FHB L MSP430 3% DP83869 L il it = i
.
1E EVM 3247 EMI/EMC il i F N &5 PRBS F¥R[E]
T Th R FEH TR EIE o
A3 MAC #4[a] A MAC 1443182 k/Samtech 4453 .
2 SGMII ZE5i%% 7 SGMII R4S 2 AL & . {3 ] SMA 3434 5] DP83867 SGMII EVM &
MAC %,
AT IEEE H1 UNH & $PE R {8 F B, MSP430 475 DP83869 L [l i % = ik
i
£ EVM Eig47 EMI/EMC N PRBS 3R,
AR5 SGMII ¥4 [a] ¥ SMA HLZH T IR [
3 RGMII Y6 LUK 7E RGMII FIEEF LK R 2 &4 T HEEF UK B E (strap). A 4L/
Samtech ##:%] DP83867 RGMII EVM 5 MAC %
4.,
4T IEEE A1 UNH 2 #0100 1% {8 FIAR 2 MSP430 i s 2 7 «
7E EVM _LiZ4T EMI/EMC It {§1 I 4 &5 PRBS FIER[A],
B T SR FEHL AN B
4 100M A J 5 4 4% £ EVM LiE7R 100M Zhg 4 SFP Il RJ45 HE448 T O A 25 LUK . ic
N Y H (strap) FTIEFLE B , MDIO FH FHEE B,
TN T B2 M ARFT A AR
5 1000M 45 #E He g% £ EVM E37R 1000M 3RE ¥ SFP 1 RJ45 HHE 3 TOLA AL LKMo
P —— B (strap) FITAR3EE 0 , MDIO i THEE#.
TR B AR 1 AR AT
6 RGMII # SGMII Hifss | #~{EA MAC (15 SGMII fighz 5 PHY [ SGMII #: |illid SMA #4 3%3% 3] DP83867 SGMII EVM , Jf:
#4E (DP83867) Wi+ 869 EVM | RGMII #23k .
T~ SGMIN B B R MAE RGMII E
T SE BB B 1 R 1 ¥ DP83867 RGMII EVM 1 SGMII EVM 5
DP83869EVM HL & fH .
7 SGMII % RGMII HrfEes | g~ DP83869 [t RGMII fit% 5 DP83867 ) RGMII |ifiid Samtech iE 4% % 5] DP83867 RGMII
B EVM , 4% 869 EVM L-1t1 SGMII SMA.
7R SGMII 4 B 38 FE IK M T RGMII 3 BE
TN e R B 4% 451 ¥ DP83867 RGMII EVM 1 SGMII EVM &5
DP83869EVM it 18
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4 i B kIR
4.1 BZIET

k& PHYADD Bi# (strap) 4 , DP83869 H [ G AL & (strap) AP AACE (strap). EVM 7E RX_DO Al

RX_D2 ESZHRE—A BRI S A — A N R RS, F T PHY Huht e (strap). Prf HABECE (strap) 51_E
RAE—A LR, I B M T WoT S Bk Lk 1.

x 4-1. 4 KL E (strap)

BEE (strap) {& # 0 X 1 B 2 3
frE (kQ) g 10 5.76 2.49
FhrHBE (kQ) FF % 2.49 2.49 FF%
x 4-2. 2 KPR (strap)
BiE (strap) {H #R 0 R 1
LR BE (kQ) Fig 2.49
FRFME (kQ) 2.49 i

oe_mo £

oP_ND (03

™
[

& 4-1. EVM ECE (strap) Bk2R
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4.1.1 PHY HhiltEE (strap)
% 4-3. PHY EL& (strap) &

5 iR BLE (strap) ZFK 5| fige S RAE
PHY_ADD1 PHY_ADDO
1 0 0 0
RX_DO PHY_ADD[1:0] 33 00 Bk 1 0 1
i 2 1 0
X 3 1 1
PHY_ADD3 PHY_ADD2
1 0 0 0
RX_D1 PHY_ADD[3:2] 34 00 Bk 1 0 1
B 2 1 0
Bist 3 1 1
4.1.2 DP83869 L AEE L FALE (strap)
£ 4-4. DAL E (strap) &
BMAK  |RE (strap) £ 3IHES BUME | Qe 2 | DEL | DEO DHBERA
JTAG TDOY 0 0 0 RGMII #4145 (1000Base-T/
GPIO 1 OPMODE_0 22 0 100Base-TX/10Base-Te)
- 0 0 1 RGMII # 1000Base-X
RX_D3 OPMODE 1 26 0 0 1 0 RGMII ¥ 100Base-FX
0 1 1 RGMII-SGMII #$4# 5
1 0 0 1000Base-T % 1000Base-X
1 0 1 100Base-T # 100Base-FX
RX_D2 OPMODE_2 35 0 ; ] 0 SGMII §:4i45 (1000Base-T/
100Base-TX/10Base-Te)
1 1 1 M TR 91 JTAG

4.1.3 RGMII/SGMII #4714 B (strap)
£ 4-5. WHELLKMECE (strap) &

Cl) B S Bl E (strap) &R B %5 RNE
ANEG_ | ANEGS | ANEGS
DIS | EL1 | EL_O e
LED_0 ANEG_DIS 47 0 0 0 0 Az, I #% 1000/100/10 , A )
- — MDI-X
0 0 1 EEIE L 7 #E 1000/100 , E3)
MDI-X
HEIE L 7 100/10 , 1E3) MDI-
0 1 0 X
LED_1 ANEGSEL_0 46 0 0 1 1 (R (T LSaN T JTAG )
1 0 0 SR 1000M , EF4: , MDI sk
1 0 1 3R] 1000M , MESf: , MDI st
LED_2 ANEGSEL_1 45 0 1 1 0 5] 100M , 43X T. , MDI izt
1 1 1 @] 100M , 43X, MDI-X A
0 sy B R E4%
RX_CTRL MIRROR_EN 38 0 Jﬁ W% E#H
1 Ui R R 2R
ZHCUBN2A - SEPTEMBER 2018 - REVISED JANUARY 2024 DP83869 11 fdth 1
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4.1.4 RGMII ¥ 1000Base-X Al & (strap)
#* 4-6. 1000Base-X it & (strap) &

Gl =4S EEE (strap) &K 5| B RAE
0 LT E 3
LED 0 ANEG_DIS 47 0 RANE AR
1 et s
0 S 24 FARR A S
LED_1 ANEGSEL_0 46 0
1 51 24 FeE NS SR 51

4.1.5 RGMII # 100Base-FX EC & (strap)

& 4-7. 100Base-X it & (strap) ®

Gl B2y S

BLE (strap) &%k

5 pge

BRAME

LED_1

ANEGSEL_0

46

0

0 51 24 EENME S

1 151 24 BB AE SIS A

4.1.6 MK (SGMII-RGMII) AL E (strap)
R 4-8. Mg B (strap) &

5 A Fk

BB (strap) &

51 g

BME

RX_CTRL

MIRROR_EN

38

SGMII % RGMII ( RGMII : MAC I/F , SGMII : PHY
IF )

SGMII % RGMII ( SGMII : MAC 11, RGMII : PHY
I/F )

4.1.7 100M MR E#2 B E (strap)

£ 4-9. 100M A ¥R ACE (strap) &

Aman | R g(%t{ap) 31 Rl
LED_1 ANEGSEL 0 46 0 ANEGSEL_1 | ANEGSEL_0
0 0 W5 - EEhEES (4% 100/10 ) , E3) MDIX
LED_2 ANEGSEL 1 45 0
1 1 88 EBhEEE (7#E 100 ) , H3) MDIX
0 W - Bil5 A
RX_CTRL | MIRROR_EN 38 0
1 L5 Bilg e H
0 e o 7 B
RX_CLK | LINK_LOSS 32 0 EEn B EE R R A
1 R v T L 2
4.1.8 1000M /M E3 AL E (strap)
% 4-10. 1000M ML E (strap) &
BaR | TR STAP) | g Bk
B
0 e & Zhth s
LED_0O ANEG_DIS 47 0 KA BB
1 H A i A X
LED_1 ANEGSEL 0 46 0 ANEGSEL_1 |ANEGSEL_0
0 0 W45 - BEhEES (7 1000/100 ) , B3
LED_2 ANEGSEL 1 45 0 MDIX
1 1 45 : Ashbhed (7 #% 1000 ) , H3h MDIX

12
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4.2 SGMIISE48:0
DUT 15 SGMII 3] 2 FI1E SGMII FIY4F 10 51 IFIE 5. BRIVER T , EVM BLE T 4817
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